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Abstract (en)
Apparatus for depositing metals or alloys from organometallic electrolytes, especially organometallic complex salts in organic solvents, on objects (7)
comprises a coating section (3). This is connected to processing sections (2, 4) and has feed (20) and outlet (40) chambers for the products which
prevent entry of oxygen and moisture. Siphon washers (60, 61) and partitions (53, 54) seal the coating section from the other sections and a hood
(5) encloses them which maintains an inert gas atmosphere. An independent claim is included for a method for depositing metals or alloys from
organometallic electrolytes, especially organometallic complex salts in organic solvents, on objects using the apparatus.

Abstract (de)
Bei einer Vorrichtung (1) zum Abscheiden von Metallen und/oder Metalllegierungen aus metallorganischen Elektrolyten, insbesondere
metallorganischen Komplexsalzen in organischen Lésemitteln, auf Produkten (7), mit zumindest einem Beschichtungsabschnitt (3) zum
Beschichten der Produkte (7), zumindest einem weiteren Bearbeitungsabschnitt (2,4) und zumindest einer Schleusenkammer (20,40) zum Ein-
und Ausschleusen der Produkte (7) in die und aus der Vorrichtung (1) im Wesentlichen ohne Eindringen von Sauerstoff und/oder Feuchtigkeit sind
zumindest eine Siphonspiileinrichtung (60,61) mit einer Trenneinrichtung (53,54) zum gasbezogenen Abgrenzen der anderen Abschnitte (2,4) der
Vorrichtung von oder Abdichten dieser anderen Abschnitte (2,4) gegentiber dem Beschichtungsabschnitt (3) und zumindest ein im Wesentlichen
den Beschichtungsabschnitt (3), die zumindest eine Siphonspuleinrichtung (60,61) und den zumindest einen weiteren Bearbeitungsabschnitt
(2,4) im Wesentlichen dicht umschlieBendes mit einem Inertgas flutbares Haubenteil (5) vorgesehen. Bei einem entsprechenden Verfahren
werden Produkte (7) im Wesentlichen |dsemittelverlustfrei eingeschleust durch zumindest eine Schleusenkammer (20) in eine Vorrichtung (1)
zum Abscheiden von Metallen und/oder Metalllegierungen, die Produkte (7) an zumindest einen Beschichtungsabschnitt (3) im Wesentlichem
unter Gasabschluss Ubergeben, die Produkte (7) im zumindest einen Beschichtungsabschnitt (3) beschichtet, die beschichteten Produkte (7) von
dem Beschichtungsabschnitt (3) Gber zumindest eine Siphonspileinrichtung (61) an zumindest einen Ausfuhrabschnitt (4) im Wesentlichem unter
Gasabschluss Ulbergeben, und die fertigen Produkte (7) Uber zumindest eine weitere Schleusenkammer (40) ausgeschleust, wobei Uber allen
Abschnitten (50,51,52) der Vorrichtung eine Inertgasatmospharenglocke vorgehalten wird.
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